Dell EMC PowerEdge R740xd2
Teknik Ozellikler
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Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarilar

®| NOT: NOT, UrGiniintizi daha iyi kullanmaniza yardimci olacak énemli bilgiler saglar.

DIKKAT, donanim hasari veya veri kaybi olasiligini gésterir ve sorunu nasil 6nleyeceginizi bildirir.

Al UYARI: UYARI, miilk hasari, kisisel yaralanma veya 6liim potansiyeline isaret eder.

© 2019 - 2022 Dell Inc. veya yan kuruluslari. Tam haklari saklidir. Dell, EMC ve diger ticari markalar, Dell Inc. veya bagl kuruluslarinin ticari markalaridir. Diger
ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir.



Icindekiler

BOIiUm 1: Teknik 0ZelliKIer. ... ...cuverereiimieiiiiiisr s rre s s s r s s s s s s ran e s m s s snsananarasmnnnnns 4
(=TT o1V 1 = TR 5
RS 15 (T =T [ 1o OSSO 5
ISIEIMIGH OZEIIKIET. .....vvovee vt e et n st en s s 6
DESTEKIENEN ISIBTIM SISTEIMIETT. .. evictiictiieieee ettt bbb e s e b e et et ete s ebe b esesbesena e e ete st esesannens 6
PSU TEKNIK OZEIKIETT. ...ttt b bRt et a et s e e e et e s e e ee et eb et ee et et enese e ebene e e 6
RS Tole U = TN k= a0 Y 1] T TP 7
IS g o1 e Y= 11 o TR 7
PCle Genigletme kartl YUKSEITICIST OZEIKIETI..........euiuiireieiie ettt 7
Y11= e =Y 1Y ST PPTOTR PP 8
Depolama AenEIEYICISI OZEIKIETT. ... ..cviiiiiiciset ettt sttt et et e e esesaes e e be e e te s etensesenaenis 9
RS TU U ol OSSPSR 9
Baglanti noktalari ve KoneKtOrerin OZEIKIET............ieiie et ane e 10

USB baglanti NoKtalariniN GZEIKIEI.........cciveiieiiiieeiee ettt sb et st ete st ese s ne s 10
NIC baglanti NOKLalariNIN GZEIKIETI........ccviieieiieece ettt ettt e 10
=TI o a Rt aa (o e yA=1 11 1= TSSOSO M
VGA baglantt NOKLalarinIN GZEIKIEI. .......ccuiviiiiiiiiiee ettt ettt sa et stesesbesess e eseeenes K
IDSDIM MNOAUITL ¢+ttt ettt ettt s et et E e e e R e R4 e R e b e 42 R e R e £ e e e e b e s et et b e s e e eeebe s et enener et aes M
RV LT Y= Y o SO i
(@Y L= e 2= 11T RSSO 12
STANAArT CAlSMA SICAKIIGI ...ttt ettt bt e bt et b ettt e et ns 13
LI aaTe ST gt PSS 13
Partikll ve gaz Kirlilidi tEKNIK OZEIIKIEI........ciiieieeiceie ettt ettt et sae e enens 15

icindekiler 3



|dentifier GUID-EC9233F8-67A2-43E4-98C2-7CC8F3ADABDO
Version 1
Status Translation Validated

Teknik ozellikler

Bu bdlumde sisteminizin teknik ve gevresel 6zelliklerine deginilmistir.
Konular:

. Kasa boyutlari

e Sistem agirhg

+  lIslemci 6zellikleri

*  Desteklenen igletim sistemleri

*  PSU teknik &zellikleri

e Sogutma fani dzellikleri

e Sistem pili 6zellikleri

*  PCle Genigletme karti yUkselticisi 6zellikleri
e Bellek dzellikleri

*  Depolama denetleyicisi 6zellikleri.

e SurUcdler

. Baglanti noktalari ve konektdrlerin dzellikleri
*  Video ozellikleri

¢ Cevre Ozellikleri

4 Teknik 6zellikler
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Kasa boyutlari
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Rakam 1. Kasa boyutlari
Tablo 1. Dell EMC PowerEdge R740xd2 kasa boyutlari
Xa Xb Y Za Zb* Zc
482,0 mm 448,0 mm 86,8 mm Cerceveyle: 35,93 810,264 mm 844,826mm
(18,9 in¢) (17,63 ing) (3.41inc) mm (1,47in¢) (31.91inc) (33,260 inc)
Cergeveyle: 22,0 mm
(0,866 ing)

®| NOT: " - Zb, sistem karti G/C konnektérlerinin bulundugu nominal arka duvar dis yiizeyini ifade eder.

GUID-1EBFOOEE-135E-4E89-92A9-B7565A4D82CD
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Sistem agirhgi

Tablo 2. Dell EMC PowerEdge R740xd2 sistem agirhgi

Sistem yapilandirmasi Maksimum agirlik (tiim siiriiciiler/SSD'ler ile)

24+2 adet 3,5 ing strticu 40 kg (88,2 Ib)

Teknik 6zellikler
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Islemci 6zellikleri

Tablo 3. Dell EMC PowerEdge R740xd2 islemci 6zellikleri

Desteklenen islemci Desteklenen islemci sayisi

2. nesil Intel Xeon Olceklendirilebilir islemci iki
|dentifier GUID-EBB317D9-F45B-4151-91AD-9FF23C1FA7DA
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Desteklenen isletim sistemleri

Dell EMC PowerEdge R740xd2 asagidaki isletim sistemlerini destekler:

Canonical Ubuntu LTS

Citrix XenServer

Microsoft Windows Server
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi
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PSU teknik ozellikleri

Dell EMC PowerEdge R740xd2 sistemi iki adede kadar AC veya DC gug kaynag Gnitesini (PSU) destekler.

Tablo 4. PSU teknik 6zellikleri

PSU Sinif Isi dagitimi | Frekans Voltaj AC DC Akim
(maksimum = —
) Yiksek Diisiik hat
hat100 - [100-120V
2490V
100 W AC Platin 4100 BTU/sa | 50/60 Hz 100-240 V 100 W 1050 W YOK 12A-65A
AC, otomatik
aralikh
100 W Platin 4416 BTU/sa | 50/60 Hz 100-240 V 100 W YOK YOK 12A-65A
Karisik Mod AC, otomatik
HVDC aralikh
(sadece Gin -
ve Platin 4416 BTU/sa | YOK 200-380 V YOK YOK 100 W 64A-32A
Japonya'da) DC, otomatik
aralikh
750 W AC Platin 2891 BTU/sa | 50/60 Hz 100-240 V 750 W YOK YOK MA-5A
AC, otomatik
aralikh
750 W Platin 2902 50/60 Hz 100-240 V 750 W YOK YOK MA-5A
Karma Mod BTU/sa AC, otomatik
aralikh
Platin 2902 YOK 240V DC, YOK YOK 750 W 5A
(Yalnizca BTU/sa otomatik
Cin'de) aralikh

6 Teknik 6zellikler




Tablo 4. PSU teknik 6zellikleri (devami)

PSU Sinif Isi dagitimi | Frekans Voltaj AC DC Akim
(maksimum
) Yiksek Diisiik hat
hat100- |100-120V
240V
750 W Platin 2902 50/60 Hz 100-240 V 750 W YOK YOK 1MMA-5A
Karisik Mod BTU/sa AC, otomatik
HVDC aralikh
(sadece -
Cin'de) Platin 2902 YOK 240V DC, YOK YOK 750 W 45A
BTU/sa otomatik
aralikh

@l NOT: Isi dagitimi gui¢ kaynaginin Watt degeriyle hesaplanir.

@l NOT: Ayrica bu sistem fazdan faza voltaj 240 V degerini gegcmeyen BT glic sistemlerine baglanacak sekilde tasarlanmistir.
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Sogutma fani 6zellikleri

Dell EMC PowerEdge R740xd2 sistem alti adede kadar yUksek performansl sojutma fanini destekler.
NOT: sistem yapilandirmanizi segerken veya yUkseltirken, en iyi gli¢ kullanimini saglamak igin sistem gug tiketimini Dell.com/ESSA

adresinde bulunan Dell Energy Smart Solution Advisor (Dell Enerji Akilll C6zim Danigmant) ile dogrulayin.

Tablo 5. Dell EMC PowerEdge R740xd2 fani destek matrisi

Depolama | PSU tipi islemci sayisi Fan1 Fan 2 Fan 3 Fan 4 Fan 5 Fan 6

24+2 x 3,5 Yalnizca 1 Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli
ing veya 24 | yedekli PSU - i ) ) ) ;
x 3,5 ing. 2 Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli Gerekli

@ NOT: Her fan, sistem ydnetim yaziliminda ilgili fan numarasi ile listelenmistir.

aksamindaki fan numaralarina bakarak kolayca bulup degistirebilirsiniz.

Belirli bir fanda bir sorun olursa, fani sogutma fani
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Sistem pili 6zellikleri

Dell EMC PowerEdge R740xd2 sistem CR 2032 3.0-V lityum dugme sistem pilini destekler.
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PCle Genisletme karti yukselticisi ozellikleri

Dell EMC PowerEdge R740xd2 sistemi, sistem kartina ve genisletme karti yUkselticilerine takilabilen ¢ adede kadar PCl express (PCle)
nesil genigletme kartini destekler.

Teknik 6zellikler




Tablo 6. Sistem kartinda desteklenen genisletme karti yuvalari

islemci 1 islemci 2 PCH
. . . Yiikseltici o
Fikseltic Kart 2(LOM | 539 | Kelebek | Diizlem | Daili Sol Diizlem | Diizlem
PCle yuvalan destegi yukseltici y ci yikseltici | Gzerinde | yikseltici | yiikseltici uzerinde uzerinde
PCle yuvasi 1 Dell'e 6zel x8
PCle yuvasi 2 Dusuk profil - x16
yarim
uzunluk
PCle yuvasi 2 Tam x16 x8 veya
yUkseklik - x16
yarim
uzunluk
PCle yuvasi 3 Distk profil - x8 x16
yarim
uzunluk
PCle yuvasi 4 Disuk profil - x16
yarim
uzunluk
PCle yuvasi 5 Dusuk profil - x4
(D|NOT: PCle | yarim
yuva 5'in uzunluk
aclk arka
ucu vardir
ve bu
yuvaya daha
buytk PCle
kart
baglantilari
takilabilir.
PCle yuvasi 6 Dusuk profil - x4
yarim
uzunluk

®| NOT: Genigletme karti yuvalar ¢alisirken degistirilebilir 6zellige sahip yuvalar degildir.
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Bellek ozellikleri

Dell EMC PowerEdge R740xd2 sistem 16 DDR4 kayitl DIMM (RDIMM'ler) yuvalarini destekler. Desteklenen bellek veri yolu frekanslari 1866
MT/s, 2133 MT/s, 2400 MT/s ve 2666 MT/s'dir.

Tablo 7. Bellek 6zellikleri

Tek islemci Cift islemciler
DIMM tipi DIMM derecesl E;:)Aahsnitesi Minimum RAM | Maksimum Minimum RAM | Maksimum
RAM RAM
Tek agsamali 8 GB 8GB 80 GB 16 GB 128 GB
RDIMM Cift asamall 16 GB 16 GB 160 GB 32 GB 256 GB
Cift asamall 32 GB 32 GB 320 GB 64 GB 512 GB

8 Teknik 6zellikler
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Depolama denetleyicisi ozellikleri.

PowerEdge R740xd?2 sistemi asagidaki denetleyici kartlarini destekler:

Tablo 8. Dell EMC PowerEdge R740xd2 sistem denetleyici kartlari

ic denetleyiciler Harici denetleyiciler
e PERC H740P e 12 Gbps SAS HBA
e PERC H730P e PERC H840

e PERC H330 e PERC HBA355e
e HBA330

e S140

e HBA350i,MMLP-B
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Suruculer

Dell EMC PowerEdge R740xd2 sistemi sunlari destekler:

Tablo 9. Siiriicu 6zellikleri

Kasa secenekleri Yapilandirmalar

Yirmi dort adet surlci kasasl Yirmi dort adede kadar 3,5 in¢ (SATA veya Nearline SAS sur(ctler) énden erisilebilir
sUrtcd, O ila 23 arasindaki yuvalara ve

Sekiz adede kadar 2,5 in¢ (SAS, SATA SSD) 6nden erisilebilir stiriict, 16 ila 23 arasindaki
yuvalara takilabilir.

Yirmi dort adet 6n + iki adet arka suriicu kasasi | O ila 23 arasindaki yuvalarda yirmi dért adede kadar 3,5 in¢ 6nden erisilebilir stirict
(SATA veya Nearline SAS surUctler) ve iki adede kadar 3,5 ing SAS/SATA arkadan

erisilebilir strtica.
@ NOT: Tek PERC yapilandirmasi igin: Yuva 24 ila yuva 25. S140 yaziimi RAID igeren
¢ift PERC yapilandirmasi igin: Yuva O ila yuva 1.

@l NOT: 3,5 in¢ taslyicilar iginde 2,5 ing strtculer SAS ve SATA SSD surtculeri igin desteklenmektedir

Sabit surtict yapilandirmalari

Tablo 10. Sabit siiriicii yapilandirmalari

Kasa secenekleri Yapilandirmalar
Yirmi dort adet 3,5 in¢ (tek PERC ile e SUrlcu Bélmesi 1 fiziksel slot numarasi O ila 11
12+12) o Mantiksal olarak O ila 11 seklinde numaralandirimis

e Sirlcu Bolmesi 2 fiziksel slot numarasi 12 ila 23
o Mantiksal olarak 12 ila 23 seklinde numaralandiriimis

Yirmi dort 3,5 in¢ 6n + iki 3,5 in¢ arka e SUrUcu Bélmesi 1 fiziksel slot numarasi O ila 11
(tek PERC ile 12 + 12 + 2) o Mantiksal olarak O ila 11 seklinde numaralandirimis
e Sirlcl Bolmesi 2 fiziksel slot numarasi 12 ila 23

o Mantiksal olarak 12 ila 23 seklinde numaralandiriimis
e SUrlcu Bélmesi O slot numaralari 24 ve 25

Teknik 6zellikler



Tablo 10. Sabit siiriicii yapilandirmalari (devami)

Kasa secenekleri

Yapilandirmalar

o Mantiksal olarak numaralandirimis 24 ve 25 ile arka kasadaki iki siricd.

Yirmi dort 3,5 in¢ 6n + iki adet 3,5 in¢ e SUrlcu Bélmesi 1 fiziksel slot numarasi O ila 11

arka (12 + 12 + 2 arka yonga seti SATA)

o Mantiksal olarak O ila 11 seklinde numaralandiriimis
e Sirlcu Bolmesi 2 fiziksel slot numarasi 12 ila 23
o Mantiksal olarak 12 ila 23 seklinde numaralandiriimig
e Sirtcd Bolmesi O slot numaralari 24 ve 25
o Bu yapllandirmada, arka kasadaki iki siriici mantiksal olarak O ve 1 seklinde
numaralandirilir.

Yirmi dort adet 3,5 in¢ 6n + iki adet e SUrlcl Bolmesi 1 fiziksel slot numarasi O ila 11

3,5 in¢ arka (cift PERC: Bélme 1 ve 2

o Mantiksal olarak O ila 11 seklinde numaralandiriimis

ilk PERC Gzerinde, Bolme O, ikinci PERC | ¢ Sriicii bolmesi 2 fiziksel slot numarasi 12 ila 23

Uzerinde) o Mantiksal olarak 12 ila 23 seklinde numaralandiriimig
e Silrlcl Bolmesi O slot numaralar 24 ve 25
o Bu yapllandirmada, arka kasadaki iki stiricti mantiksal olarak O ve 1 seklinde
numaralandirilir
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Baglanti noktalari ve konektorlerin ozellikleri
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USB baglanti noktalarinin 6zellikleri

Tablo 11. Dell EMC PowerEdge R740xd2 sistem USB 6zellikleri

On Arka Dahili
Cekirdek Cekirdek Cekirdek
- - baglanti USB baglanti baglanti USB baglanti baglanti
USB baglanti noktasi tiri noktalarinin | noktasi tiiri | noktalarinin noktasi tiri noktalarinin
sayisli sayisl sayisl
USB 2.0 uyumlu baglanti noktasi Bir USB 3.0 iki Dahili USB 3.0 Bir
- - — ; - uyumlu uyumlu baglanti
IDRAC Direct i¢in Micro USB 2.0 uyumlu baglanti | Bir baglant noktasi
noktasi noktalari
@ NOT: Mikro USB 2.0 uyumlu baglanti noktasi
yalnizca bir iDRAC Direct veya yonetim
baglanti noktasi olarak kullanilabilir.
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NIC baglanti noktalarinin o6zellikleri

Dell EMC PowerEdge R740xd2 sistemi arka paneldeki iki adet 1 Gb/sn yapilandirmasina sahip iki adede kadar A§ Arabirim Denetleyicisi

(NIC) baglanti noktasini destekler.
@l NOT: Alti adede kadar PCle eklenti NIC karti takabilirsiniz.

10 Teknik 6zellikler
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Seri konnektor ozellikleri

Dell EMC PowerEdge R740xd2 sistem arka paneldeki bir adet 9-pimli konnektdr olan Data Terminal Equipment (DTE), 16550 uyumlu bir
seri konnektoru destekler.
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VGA baglanti noktalarinin 6zellikleri

Dell EMC PowerEdge R740xd2 sistem, sistem arkasinda bir adet 15 pinli VGA baglanti noktasini destekler.
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IDSDM modiilii

Dell EMCPowerEdgeR740xd2sistem istede bagl Dahili Cift SD modulti (IDSDM) modulini destekler.

Modul; IDSDM igin iki, vFlash igin bir kart olmak Uzere ¢ adet microSD karti destekler. 14. nesil PowerEdge sunucularinda, IDSDM veya
vFlash modult tek bir kart modUlu halinde birlestirilmistir ve asagdidaki yapilandirmalarda mevcuttur:

e VFlash veya
e vFlash ve IDSDM

Tablo 12. Desteklenen microSD kart depolama kapasitesi

IDSDM karti vFlash karti
e 16GB e 16GB

o 32GB

e 64GB

@l NOT: IDSDM veya vFlash modulinde yazma korumasi igin iki egimli anahtar vardir.

@l NOT: Bir IDSDM kart yuvasi yedeklilik icin ayrilmistir.

@l NOT: IDSDM veya vFlash ile yapilandiriimis sistemlerle iligkili Dell EMC markali microSD kartlarini kullanin.

|dentifier GUID-130EC446-9125-4CCB-93B4-62B6DADIEEEF
Version 1
Status Translation Validated

Video ozellikleri

Dell EMCPowerEdgeR740xd2sistem 16 MB video gergeve arabellege sahip tUmlesik Matrox G200eW3 grafik denetleyicisini destekler.

Tablo 13. Desteklenen video coziiniirliigii secenekleri

Resolution (Coziiniirliik) Yenileme hizi (Hz) Renk derinligi (bit)
1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32

Teknik 6zellikler 1"



Tablo 13. Desteklenen video c¢oziiniirliigi secenekleri (devami)

Resolution (Coziiniirliik) Yenileme hizi (Hz) Renk derinligi (bit)
1440 x 900 60 8,16, 32
1600 x 900 60 8,16, 32
1600 x 1200 60 8,16, 32
1680 x 1050 60 8,16, 32
1920 x 1080 60 8,16, 32
1920 x 1200 60 8,16, 32

@l NOT: 1920 x 1080 ve 1920 x 1200 ¢dzundrldkleri yalnizca azaltiimis renk modunda desteklenir.
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Cevre ozellikleri

@l NOT: https://www.dell.com/idracmanuals

Tablo 14. Sicaklik spesifikasyonlari

Sicaklik

Ozellikler

Depolama

-40 ila 65°C (-40 ila 149°F)

Surekli Calisma (950 metre veya 3117 fit'ten az
yUkseklikler igin)

Ekipman dogrudan guines isigina maruz kalmadan 10 ila 35°C (50 ila 86°F)

Temiz hava

Temiz hava ile ilgili bilgi igin, Genisletiimis calisma sicakligi bolimine bakin.

Maksimum sicaklik gecisi (calisma ve saklama)

20°C/h (36°F/h)

Tablo 15. Bagil nem 6zellikleri

Bagil nem Ozellikler

Depolama Maksimum nem noktasinda 33°C (91°F) sicaklikta %5 ila %95 RH arasinda.
Atmosfer daima yogusmasiz olmalidir.

Calisma 29°C (84,2°F) maksimum nem noktasinda %10 ila %80 arasinda

Tablo 16. Maksimum titresim ozellikleri

Maksimum titresim

Ozellikler

Calisma

5 Hz ila 350 Hz degerlerinde 0,26 G,n,s'dir (tum galisma yonelimlerinde)

Depolama

10 Hz ila 500 Hz degerlerinde 15 dakika igin 1,88 G s (alti kenarin tima test
edilmigstir)

Tablo 17. Maksimum sarsinti darbesi 6zellikleri

Maksimum sarsinti darbesi

Ozellikler

Calisma 11 ms'ye kadar pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde 6 G'lik alti adet art arda
verilen sarsinti darbesi.
Depolama 2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde (sistemin her

tarafinda tek darbe) art arda verilen alti sarsinti darbesi.

12 Teknik 6zellikler
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Tablo 18. Maksimum yiikseklik 6zellikleri

Maksimum irtifa Ozellikler
Calisma 3048 m (10,000 ft)
Depolama 12.000 m (39.370 fit)

Tablo 19. Calisma sicakh@ini azaltma teknik 6zellikleri

Calisma sicakhgi diisiirme Ozellikler

30°C'ye (86°F) kadar Maksimum sicaklik 950 m (3117 fit) Uzerinde 1°C/300 m (1°F/547 fit) duser.
30 ila 40°C (86 ila 104°F) Maksimum sicaklik 950 m (3117 fit) Uzerinde 1°C/175 m (1°F/319 fit) duger.

40 ila 45°C (104 ila 1M3°F) Maksimum sicaklik 950 m (3117 fit) Uzerinde 1°C/125 m (1°F/228 fit) duser.
|dentifier GUID-D5A1166F-2F94-41AA-9745-0A922ED80B9I9
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Standart calisma sicakhgi

Tablo 20. Standart calisma sicaklig: teknik 6zellikleri

Standart calisma sicakhigi Ozellikler

Surekli Calisma (950 metre veya 3117 fit'ten az Ekipman dogrudan giines 1sigina maruz kalmadan, 10°C ila 30°C (50°F ila
yUkseklikler igin) 86°F) arasinda.
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Termal kisitlamalar

Sistem 30°C’nin altindaki sicaklikta ¢alismalidir.

Sistemde takili tim fanlar ayni Ureticiden olmalidir.

Temiz hava sartlandirmasi desteklenmemektedir.

140 W iglemciler arka strtcd yapilandirmasinda desteklenmemektedir.

Dell onayi veya sertifikasi olmayan islemciler desteklenmemektedir.

LRDIMM desteklenmez.

Takil PCle karti yoksa 10 GbE / 25 GbE OCP’ler arka surtcU yapilandirmasina sahip PCle 6rtUsu gerekir.

Yikseltici yapilandirmasi olmayan kelebek, PCle értlsi takilamayacagindan 10 GbE / 25 GbE OCP'yi destekleyemez.

Surtict bolmeleri, termal kaygilar nedeniyle 5 dakikadan daha uzun stre servis konumunda bulundurulmamalidir. Strtict yuvasi bes

dakikadan daha fazla acik kaldiginda, sogutma fanlari sisteme ekstra sogutma saglamak icin daha yiksek bir hizda déner. Boylece sistem

durumu normal durumdan kritik duruma gecer ve The BP1 drive bay is kept open for an extended period of
time (BP1strlct bélmesi uzun stre agik birakildi) sistem olay1 gunlige kaydedilir.

GPGPU karti desteklenmemektedir.

Dell sertifikasi olmayan ¢evre birimi kartlari desteklenmemektedir.

Genigletme karti ve yUkseltici kurulumu, 6zel Genigletme karti kurulumu kurallarina uymalidir.

optik kablolarla sinirlidir. Dell sertifikasi olmayan kablolar desteklenmemektedir.

Tablo 21. Termal kisitlama standardi

Mellanox CX-5 ¢ift baglanti noktasl 100G - QSPF PCle adaptor kablosu, Dell NW QSPF28 Direct baglanti kablolar ve Finisar 100G 85C

Yapilandirma Desteklenen maksimum islemci DIMM dolgu eki | Isi Emici Hava Fan
sayisl ortisi tird
Miktar Model
Kelebek Yikseltici yok 1 veya 2 iglemci <=140 W Gerekli islemnci 1 2U Hava 6 x
Yapilandir Standart Isi ortusu YUksek
masi Kelebek emicisi
YUkselticili
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Tablo 21. Termal kisitlama standardi (devami)

Yapilandirma Desteklenen maksimum islemci DIMM dolgu eki | Is1 Emici Hava Fan
sayisl ortisu tiirii
Miktar Model
islemci 2: 1.5 U Performa
HPR 1si emicisi ns fanlari
Arka 1x FH adaptor | 1 veya 2 islemci <=125 W islemci 1: Arka 3,5 ing
Moddl karti igin Sag Standart isi X 2 HDD igin
Yapilandir | Yukseltici emicisi 2U Hava
masi ; ) ortasu
2x LP adaptor Islemci 2: 1U
kartlari i(;in Sag HPR isi emicisi
YUkseltici + Sol
YUkseltici
Tablo 22. Genisletme kartlarina yénelik termal kisitlama
Termal Sogutma Veriyolu genisligi | Tam yiikseklikteki | Uygulama Yarim Uygulama
Katmani Diizeyi Kartlar Kisitlamasi yiikseklikteki Kisitlamasi
(Yapilandirma Kartlar (Yapilandirma
Tard /7 PCle Tird /7 PCle
yuvasi) yuvasl)
5 x8 - Arka HDD Modulu QLOGIC 10G Gift 1. Kelebek
Yapllandirmasi / baglanti noktasi BT, YUkseltici
Yuva# 2 QLOGIC 25G Gift Yapilandirmasi /
baglanti noktasi SFP Yuva# 3,4, 5
2. Arka HDD
Moddla
Yapllandirmasi /
Yuvai# 2, 3
3. Yukseltici Yok,
Arka HDD
Moduli Yok /
Yuva# 5
6 Mellanox 40G Cift Mellanox 40G Cift 1. Kelebek
Baglanti Noktasi Baglanti Noktasl YUkseltici
CXP, QSFP, CXP QSF, Solarflare Yapllandirmasi /
Solarflare 10G Cift 10G Cift Baglanti Yuva# 3,4, 5
Baglanti Noktasi Noktasl SF852X, 2. Arka HDD
SF852P, Solarflare Solarflare 10G Cift Modulii
10G Cift Baglant Baglanti Noktasi Yapilandirmasi /
Noktasi SF852X SF852P Yuva# 2, 3
Mellanox 40G Cift 1. Kelebek
Baglanti Noktasi YUkseltici
CXP, QSFP Yapilandirmasi /
Yuva# 3, 4
2. Arka HDD
Moddla
Yapllandirmasi /
Yuva# 2,3
10 QLOGIC 10G Dértla QLOGIC 10G Dértla |1.  Kelebek
baglanti noktasi baglanti noktasl YUkseltici
QLGX QLGX Yapllandirmasi /
Yuva# 3, 4
2. Arka HDD
Moddla
Yapllandirmasi /
Yuva# 2, 3
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Tablo 22. Genisletme kartlarina y6nelik termal kisitlama (devami)

Termal Sogutma Veriyolu genisligi Tam yiikseklikteki | Uygulama Yarim Uygulama

Katmani Diizeyi Kartlar Kisitlamasi yikseklikteki Kisitlamasi
(Yapilandirma Kartlar (Yapilandirma
Tird /7 PCle Tara /7 PCle
yuvasi) yuvasi)

Intel NVME P4800X

Kelebek Ylkseltici

8 x4 - -
Yapilandirmasi /
Yuva# 3

|dentifier GUID-8110CC7C-E360-4FD4-89D1-6426CFBB24D5

Version 1

Status Translation Validated

Partikul ve gaz kirliligi teknik ozellikleri

Asagidaki tabloda herhangi bir ekipman hasarindan veya partikil ve gaz kirlenmesinden kaynaklanan arizalardan kaginimasina yardimci olan
sinirlamalar tanimlanmaktadir. Partikdl veya gaz kirliligi seviyeleri belirtilen sinirlamalar asarsa ve ekipman hasari veya arizasiyla sonuglanirsa,

gevre kosullarini diizeltmeniz gerekebilir. Cevresel kosullarin iyilestirilmesi mUsterinin sorumlulugundadir.

Tablo 23. Partikil kirliligi teknik degerleri

Partikiil kontaminasyonu Ozellikler

Hava filtreleme

%395 Ust guvenlik siniryla ISO 14644-1 uyarinca ISO Sinif 8 ile tanimlanan veri
merkezi hava filtrasyonu.

@ NOT: Bu kosul yalnizca veri merkezi ortamlari igin gegerlidir. Hava
filtreleme gereksinimleri, veri merkezi disinda kullanm igin tasarlanmig
BT ekipmani, ofis veya fabrika gibi ortamlar i¢in gegerli degildir.

@ NOT: Veri merkezine giren havanin MERV11 veya MERV13 filtrelemesi

icin gecerlidir.

olmalidir.
iletken toz Havada iletken toz, ¢inko teller veya diger iletken pargaciklar bulunmamalidir.
@ NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan ortamlar
icin gecerlidir.
Asindirici toz e Havada asindirici toz bulunmamalidir.

e Havadaki toz kalintisinin havadaki nem ile eriyebilme noktasi %60 badil
nemden az olmalidir.
@ NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan ortamlar

Tablo 24. Gaz kirliligi teknik degerleri

Gaz icerikli kirlenme Ozellikler

Bakir pargca asinma orani

ANSI/ISA71.04-1985 ile tanmlanan bicimde Sinif G1 basina ayda <300 A

GUmUs parga aginma orani

AHSRAE TC9.9 ile tanimlanan bigimde ayda <200 A

®| NOT: Maksimum asindirici kirletici dizeyleri <%50 bagil nemde 6lgUlmustar.
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